
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202321009843.9

(22)申请日 2023.04.28

(73)专利权人 特步（中国）有限公司

地址 362006 福建省泉州市经济技术开发

区清濛园区７号街坊９(C)号地块

(72)发明人 李畅　

(74)专利代理机构 泉州市文华专利代理有限公

司 35205

专利代理师 陈云川

(51)Int.Cl.

A43B 13/18(2006.01)

A43B 13/14(2006.01)

A43B 7/1445(2022.01)

 

(54)实用新型名称

一种新型包裹鞋底

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型包裹鞋底，包括鞋

底本体，鞋底本体包括中底和复合在中底的下表

面的大底，中底为ETPU中底，鞋底本体的后跟部

的上表面设有U形支撑块，U形支撑块为EVA支撑

块，U形支撑块的邵氏硬度为50‑55C，中底的邵氏

硬度为45‑48C，在中底的外侧面复合有拱形支撑

条，拱形支撑条对应足弓部设置并延伸至后跟部

的前端，拱形支撑条的硬度大于所述中底的硬

度。本实用新型采用EVA材料作为U形支撑块，其

能够提升弹性和耐久性，带来轻弹舒适的脚感，

让后跟部位兼具包裹性和支撑性。中底采用ETPU

材质，具有轻质、回弹性和形变恢复性优异的特

点，通过在鞋底本体的外侧设置拱形支撑条，能

够增强足弓部位的支撑性，避免该部位过快地形

变，使得鞋底着地更加稳定。
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1.一种新型包裹鞋底，包括鞋底本体，鞋底本体包括中底和复合在中底的下表面的大

底，鞋底本体对应脚掌前部的位置设为前掌部，鞋底本体对应脚后跟的位置为后跟部，鞋底

本体于前掌部与后跟部之间形成足弓部，鞋底本体对应脚背内侧的一侧为内侧，鞋底本体

对应脚背外侧的一侧为外侧，中底为ETPU中底，鞋底本体的后跟部的上表面设有U形支撑

块，其特征在于：所述U形支撑块为EVA支撑块，所述U形支撑块的邵氏硬度为50‑55C，所述中

底的邵氏硬度为45‑48C，在所述中底的外侧面复合有拱形支撑条，拱形支撑条对应所述足

弓部设置并延伸至后跟部的前端，拱形支撑条的硬度大于所述中底的硬度。

2.如权利要求1所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述拱形支撑条的邵氏硬度为

90‑95A。

3.如权利要求2所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述中底上设有安装槽，所述

拱形支撑条嵌设在安装槽中。

4.如权利要求3所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述拱形支撑条为TUP支撑条。

5.如权利要求4所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述拱形支撑条粘贴在所述安

装槽中。

6.如权利要求5所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述U形支撑块包括与所述中

底的上表面平滑过渡的衔接底面和向上延伸的边墙。

7.如权利要求6所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述衔接底面与所述边墙一体

成型。

8.如权利要求7所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述边墙靠近人体足部的一面

设为第一表面，边墙相对第一表面的一面设为第二表面，第二表面形成加强凸起，自上而

下，边墙的厚度先逐渐增大再逐渐减小。

9.如权利要求8所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述大底为橡胶大底。

10.如权利要求9所述的一种新型包裹鞋底，其特征在于：所述大底的邵氏硬度为58‑

60A。
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一种新型包裹鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型包裹鞋底。

背景技术

[0002] 运动鞋或休闲鞋的鞋底一般包括中底和复合在中底的下表面的大底，中底一般采

用EVA或ETPU等材料，其较为柔软，提升穿着的舒适性，大底一般采用橡胶等材质，提供止滑

和耐磨功能。为了提升鞋底的包裹性能，使得鞋底能够更加贴合足部，经常会在鞋底的上表

面形成向上延伸的边墙，特别是后跟部位，经常会设置U形支撑块。例如在CN  217771612  U，

名称为“一种有助加强滚动感的鞋底”的中国实用新型专利中，公开了一种有助加强滚动感

的鞋底，其在中底的后跟部位设置U形支撑片，U形支撑片一般采用TPU，其硬度相对较硬，影

响鞋底穿着的舒适性。

[0003] 鉴于此，本案发明人对上述问题进行深入研究，遂有本案产生。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种能够兼顾支撑性、包裹性以及舒适性的新型包裹

鞋底。

[0005] 为了达到上述目的，本实用新型采用这样的技术方案：

[0006] 一种新型包裹鞋底，包括鞋底本体，鞋底本体包括中底和复合在中底的下表面的

大底，鞋底本体对应脚掌前部的位置设为前掌部，鞋底本体对应脚后跟的位置为后跟部，鞋

底本体于前掌部与后跟部之间形成足弓部，鞋底本体对应脚背内侧的一侧为内侧，鞋底本

体对应脚背外侧的一侧为外侧，中底为ETPU中底，鞋底本体的后跟部的上表面设有U形支撑

块，所述U形支撑块为EVA支撑块，所述U形支撑块的邵氏硬度为50‑55C，所述中底的邵氏硬

度为45‑48C，在所述中底的外侧面复合有拱形支撑条，拱形支撑条对应所述足弓部设置并

延伸至后跟部的前端，拱形支撑条的硬度大于所述中底的硬度。

[0007] 作为本实用新型的优选方式，所述拱形支撑条的邵氏硬度为90‑95A。

[0008] 作为本实用新型的优选方式，所述中底上设有安装槽，所述拱形支撑条嵌设在安

装槽中。

[0009] 作为本实用新型的优选方式，所述拱形支撑条为TUP支撑条。

[0010] 作为本实用新型的优选方式，所述拱形支撑条粘贴在所述安装槽中。

[0011] 作为本实用新型的优选方式，所述U形支撑块包括与所述中底的上表面平滑过渡

的衔接底面和向上延伸的边墙。

[0012] 作为本实用新型的优选方式，所述衔接底面与所述边墙一体成型。

[0013] 作为本实用新型的优选方式，所述边墙靠近人体足部的一面设为第一表面，边墙

相对第一表面的一面设为第二表面，第二表面形成加强凸起，自上而下，边墙的厚度先逐渐

增大再逐渐减小。

[0014] 作为本实用新型的优选方式，所述大底为橡胶大底。
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[0015] 作为本实用新型的优选方式，所述大底的邵氏硬度为58‑60A。

[0016] 采用本实用新型的技术方案后，采用EVA材料作为U形支撑块，其能够提升弹性和

耐久性，带来轻弹舒适的脚感，让后跟部位兼具包裹性和支撑性。中底采用ETPU材质，具有

轻质、回弹性和形变恢复性优异的特点，通过在鞋底本体的外侧设置拱形支撑条，在鞋底本

体受到压力较大时，拱形支撑条的中部向下形变，能够辅助鞋底本体起到缓冲作用，由于拱

形支撑条的硬度大于中底的硬度，又能够增强足弓部位的支撑性，避免该部位过快地形变，

使得鞋底着地更加稳定。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型俯视结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型侧视结构示意图。

[0020] 图中：

[0021] 中底10                 安装槽11

[0022] 前掌部101              足弓部102

[0023] 后跟部103              内侧104

[0024] 外侧105                大底20

[0025] U形支撑块30            衔接底面31

[0026] 边墙32                  加强凸起33

[0027] 拱形支撑条40

具体实施方式

[0028] 为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面结合实施例进行详细阐述。

[0029] 参照图1至图3，一种新型包裹鞋底，包括鞋底本体，鞋底本体包括中底10和复合在

中底10的下表面的大底20，鞋底本体对应脚掌前部的位置设为前掌部101，鞋底本体对应脚

后跟的位置为后跟部103，鞋底本体于前掌部101与后跟部103之间形成足弓部102，鞋底本

体对应脚背内侧的一侧为内侧104，鞋底本体对应脚背外侧的一侧为外侧105。中底10为

ETPU中底10(即采用行业上的爆米花鞋底)，鞋底本体的后跟部103的上表面设有U形支撑块

30，所述U形支撑块30为EVA支撑块，所述U形支撑块30的邵氏硬度为50‑55C。具体地，U形支

撑块30从后跟部103的前端的内侧104向后延伸并绕过后跟部103的后端，之后向前延伸至

后跟部103的前端。所述中底10的邵氏硬度为45‑48C，在所述中底10的外侧105面复合有拱

形支撑条40，拱形支撑条40对应所述足弓部102设置并延伸至后跟部103的前端，拱形支撑

条40的硬度大于所述中底10的硬度，具体地，拱形支撑条40沿着鞋底本体的外侧105面的走

向延伸，拱形支撑条40为向上拱起的条块状，其厚度在0.5‑1cm，宽度可以在0.5‑1cm，长度

可以在4‑8cm。作为本实用新型的优选方式，所述拱形支撑条40的邵氏硬度为90‑95A。

[0030] 作为本实用新型的优选方式，所述中底10上设有安装槽11，安装槽11从鞋底本体

的外侧104向内侧延伸，所述拱形支撑条40嵌设在安装槽11中。作为本实用新型的优选方

式，所述拱形支撑条40为TUP支撑条。作为本实用新型的优选方式，所述拱形支撑条40粘贴

在所述安装槽11中。
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[0031] 作为本实用新型的优选方式，所述U形支撑块30包括与所述中底10的上表面平滑

过渡的衔接底面31和向上延伸的边墙32，衔接底面31粘贴在鞋底的上表面，衔接底面31与

边墙32通过倒角衔接。作为本实用新型的优选方式，所述衔接底面31与所述边墙32一体成

型。

[0032] 作为本实用新型的优选方式，所述边墙32靠近人体足部的一面设为第一表面，边

墙32相对第一表面的一面设为第二表面，第二表面形成加强凸起33，自上而下，边墙32的厚

度先逐渐增大再逐渐减小，也即边墙32在最厚的地方形成加强凸起33，能够增加整个边墙

32的稳定性，边墙32能够更好地包裹后跟部103。

[0033] 作为本实用新型的优选方式，所述大底20为橡胶大底20。作为本实用新型的优选

方式，所述大底20的邵氏硬度为58‑60A。

[0034] 本实用新型的产品形式并非限于本案实施例，任何人对其进行类似思路的适当变

化或修饰，皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。
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图1
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图2
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图3

说　明　书　附　图 3/3 页

8

CN 219661050 U

8


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008


